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上周英伟达CEO黄仁勋正式宣布公司进军 PC处理器市场，发布面向Windows 平台的 RTX

Spark 系统级芯片，推动AI 能力从云端数据中心向个人终端下沉。市场普遍看好AIPC 赛道

长期成长前景，核心逻辑有三：一是AIPC 产业进入全新发展周期，端云协同模式加速落

地；二是端侧AI 渗透率持续攀升，硬件升级与应用生态爆发共同驱动行业高景气；三是算力

下沉叠加统一生态构建，带动产业链多环节迎来价值重估。目前机构普遍聚焦AIPC 核心产

业链，重点看好Arm架构 SoC 芯片、高端高频 PCB、高带宽存储、ODM整机代工及面板

显示等五大核心方向。随着英伟达N1/N1X 系列芯片持续赋能与微软AI 生态不断完善，端

侧算力升级与整机价值量提升将同步推进，国产供应链将深度受益于订单放量与技术迭代带

来的双重红利。

英伟达入局重塑 PC生态，AIPC 产业链有望迎来价值重估？
6 月 1 日英伟达GTC大会上，黄仁勋的主题演讲再次震撼全球计算产业。随着 RTX Spark 超级芯片

（内部代号N1X）正式亮相，这家全球市值最高的AI 巨头，正式吹响了进军个人电脑核心处理器市

场的号角。黄仁勋直言，这将是 "PC行业 40 年来首次彻底的重新设计与再造"。

英伟达入局PC领域绝非简单的横向业务扩张，而是其构建 "端云一体"AI 生态的决定性战略落子。

黄仁勋曾将AI 产业比作 "五层蛋糕"，英伟达已牢牢掌控最核心的芯片层（GPU），并持续向上游基

础设施层延伸。此次发布的N1X芯片，创新性地集成了 Blackwell 架构 GPU与 Arm架构Grace

CPU，本质是将其在数据中心验证成熟的 "GPU加速计算+统一内存"技术范式，完整下沉至消费级

终端市场，核心目标是抢占" 智能体 AI（Agentic AI）"的本地入口。随着AI 从生成式对话向自主执

行任务的智能体演进，市场对低延迟响应、数据隐私保护和本地算力自主可控的需求正呈爆发式增

长。值得注意的是，就在本次发布会前两天，微软、英伟达、Arm已联合发布"PC 的新时代 " 预

告，三方生态协同为N1/N1X 芯片的商业化落地铺平了道路。

当前机构普遍看好 AIPC 赛道的中长期成长前景，核心逻辑包括三点：一是AIPC 已进入技术与产品

双轮驱动的新周期，端云协同架构加速落地；二是端侧AI 渗透率持续快速抬升，硬件迭代升级与AI

应用爆发将共同驱动行业高景气；三是算力下沉与统一生态构建，将带动PC产业链多个环节迎来价

值重估。
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图一：英伟达 RTX Spark 超级芯片亮相

資料來源：COMPUTEX 2026（台北国际电脑展）

COMPUTEX 2026：全球 AI 大咖齐聚，AIPC 成主角
6 月 1 日至 5日，2026 年国际电脑展 (COMPUTEX 2026) 在台北盛大举行，本届展会以 "AI

Together" 为核心主题，吸引了英伟达、AMD、英特尔、高通、Arm等全球科技巨头参展，规模创

历史新高。展会期间，AIPC成为全场焦点。各大厂商纷纷发布最新的AIPC 产品与技术，其中最具震

撼力的当属英伟达创始人兼CEO黄仁勋发布的 RTX Spark 超级芯片。黄仁勋在主题演讲中表示："过

去四十年里，人们通过点击和打字来操作计算机，而有了 RTX Spark 和Microsoft Windows，用户

只需提出需求，PC就会自动完成工作。这是四十年来，第一次对PC产品线进行全方位、颠覆性的重

新设计。"

*端云协同加速落地，AIPC 迎来黄金发展新周期

英伟达联合微软、Arm正式发布新一代Arm架构 PC平台，终结了高通在Windows on Arm生态的

独家垄断地位，标志着AIPC产业生态从单一厂商主导，正式迈入多强共建的全新发展阶段。RTX

Spark 的核心创新在于首次将企业级 Blackwell GPU深度集成于 PC处理器中，并通过NVLink-C2C

技术实现 CPU与 GPU的高速互联。同时，128GB的统一内存架构使得大模型能够在本地流畅运

行，为个人AI 智能体的普及奠定了硬件基础。凭借极致的能效比优势，彻底解决了传统 x86 架构高

功耗的行业痛点，完美适配大内存、低功耗的端侧AI 计算场景。与此同时，微软Copilot+PC 生态

持续完善，驱动本地AI 推理需求呈爆发式增长，复杂智能体（Agent）任务已可直接在端侧运行，
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大幅降低了对云端算力的依赖。业内普遍认为，此次三方生态深度联动将显著提升端侧算力供给能

力、优化系统级运行效率，推动AIPC 从早期概念渗透加速进入规模化落地阶段，成为端云协同产业

发展的核心增量来源。

在性能优势上，与传统 x86平台相比，英伟达 RTX Spark 芯片在多方面具备显著优势：其 1PF 的端

侧 AI 算力达到当前主流 x86 AIPC 的 3-4 倍，可流畅运行更大规模的本地大模型；采用 128GB 统

一内存架构，解决了传统PC中 CPU与 GPU内存分离的痛点，大幅提升大模型推理效率；依托英伟

达完整CUDA、TensorRT等 AI 软件生态，开发者能够将数据中心的AI 应用无缝迁移至端侧；同时

基于Arm架构的 CPU在能效比上拥有天然优势，可在轻薄本形态下实现高性能AI 计算。不过 x86

阵营并未坐以待毙，英特尔与AMD均计划于今年下半年推出新一代AIPC 处理器，进一步加码端侧

AI 算力，未来PC市场将正式形成英伟达- Arm与英特尔- AMD两大阵营分庭抗礼的竞争格局。

图二：英伟达 RTX Spark 超级芯片性能

资料来源：COMPUTEX 2026（台北国际电脑展）
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*AIPC 市场规模与前景：从概念走向主流，市场空间广阔

AIPC 是内嵌NPU（神经网络处理单元）算力、支持端侧大模型运行的下一代个人计算机，随着AI

技术快速迭代与硬件成本持续下探，正加速从概念验证阶段走向规模化普及。多家权威机构一致预

测，2026 年将成为AIPC 大规模普及的关键拐点：Gartner 数据显示，2026 年全球 AIPC出货量将

达 1.43 亿台，市场渗透率从 2025 年的 31.0%跃升至 54.7%，首次超越传统PC成为市场主流；

Canalys 数据显示，2024 年全球 AIPC 渗透率仅有 18%，行业仍处在产业化起步周期，预计 2028

年渗透率抬升至 70%，对应产品销量年化复合增速可达 44%，行业增长弹性突出。

AIPC 市场爆发式增长的核心驱动力来自技术突破、需求升级与政策支持的三重共振。端侧AI 算力实

现跨越式提升，以英伟达RTX Spark 为代表的新一代AIPC 芯片将端侧算力推至 PF级别，使本地运

行千亿参数大模型成为现实；个人AI 智能体需求持续爆发，能够自动执行复杂任务的智能体大幅提

升工作效率，成为用户换机的核心动力；同时微软、Adobe、Blender 等主流软件厂商纷纷完成旗下

应用的AI 重构，为AIPC 提供了丰富的落地场景；政策层面，国务院《关于深入实施“人工智能

+”行动的意见》明确将 2026 年列为 AI 终端普及关键推进期，提出 2027 年新一代智能终端（含

AIPC）普及率达 70%的目标，为产业发展提供了坚实保障。

当前AIPC 仍处于“AI 加持”的初级发展阶段，本质是在传统PC功能基础上叠加AI 辅助能力。未来

AIPC 将全面向“AI 原生”方向演进，整个产业的硬件架构与软件生态都将围绕AI 进行系统性重构：

硬件层面，CPU、GPU、NPU将深度融合形成统一的AI 计算架构；交互层面，将从传统的点击、打

字模式转变为自然语言交互；应用层面，AI 智能体将成为核心应用形态，用户可通过智能体完成绝大

多数任务；安全隐私层面，本地AI 计算将成为主流趋势，从根本上保障用户数据的安全与隐私。

图三：AIPC为 AI大模型应用之一

资料来源：AI PC 产业白皮书



每週研報 08/06/2026

投资者应该关注行业内哪些投资机会？
AIPC 正迎来黄金发展新周期，其中端侧算力升级驱动的硬件替换潮是当前确定性最强的第一增长曲

线。全球主流 PC厂商加速AIPC产品布局，截至 2026 年 Q1已发布的AIPC 机型超 200 款，

Gartner 预测 2026 年全球 AIPC 出货量将达 1.43 亿台，渗透率从 2025 年的 31.0%跃升至 54.7%，

首次超越传统 PC成为市场主流。端侧AI 算力的跨越式提升是行业爆发的核心驱动力，以英伟达

RTX Spark 为代表的新一代AIPC 芯片将端侧AI 算力推至 1PF 级别，较上一代产品提升 10 倍以上，

使本地运行千亿参数大模型成为可能；同时AIPC平均售价从 2024 年的 1200 美元降至 2026 年的

800 美元左右，成本下探为大规模普及扫清了障碍。另一方面，端云协同的智能体经济作为AIPC 技

术的核心应用延伸，正迎来技术与需求的双重红利，随着微软、英伟达、Arm联合发布 PC智能体标

准，个人数字助理、企业智能办公、工业智能运维等场景将加速落地，预计未来 5-10 年中国端侧智

能体经济市场规模将快速增长。
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投资机会方面，建议重点关注AIPC产业链核心环节的龙头标的：整机ODM环节，龙头华勤技术

(603296.SH)已率先完成英伟达、英特尔、AMD、高通四大主流平台全覆盖，适配能力行业领先，其

深度绑定联想、戴尔、惠普等全球头部PC厂商；上游芯片端，国内MCU龙头兆易创新(3986.HK)

前瞻布局端侧NPU芯片，有望受益于端侧AI 算力需求爆发；显示与交互环节，全球前二面板龙头京

东方A(000725.SZ)、TCL 科技(000100.SZ)将充分享受AIPC 显示升级带来的增量需求；结构件环节

，全球消费电子结构件龙头蓝思科技(6613.HK)是 AIPC玻璃及金属结构件的核心供应商；整机品牌

端，与英伟达深度合作的联想集团(0992.HK)是 AIPC转型的核心受益方。
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